ELEKTRONIKFERTIGUNG AKTUELLES

ASSEMBLY STATION

ESD-Schutz in der Fertigung mit Arbeitsplatzen

Elektrostatische Entladungen (ESD = Electro
Static Discharge) sind alltdgliche Phanome-
ne, erst recht in Produktions- und Montage-
prozessen. Obwohl diese Entladungen fur
den Menschen meist harmlos sind, kénnen
sie empfindliche elektronische Komponen-
ten beschddigen oder sogar zerstoren. Die
meisten Schaden einer elektrostatischen
Ladung bemerkt der Arbeiter gar nicht -
doch eine elektronische Komponente kann
je nach Art schon bei 100 Volt oder weniger
Schaden davontragen und komplette Gerdte

KONDENSATIONSLOTEN

Ny

oder Systeme zum
Ausfall zwingen.
Durch die Schadigung
der kleinen und
kleinsten Halbleiter-
bauelemente,  mit
denen elektronische
Bauteile besttiickt sind,
konnen hohe betrieb-
liche Kosten in Hin-
blick auf Qualitat,
Reparatur und sogar
Produkthaftung ent-
stehen.

Das Unternehmen
KRIEG hatsich aufdie
Beratung und Einrich-
tung von Arbeits-
platzsystemen spezia-
lisiert und bringt als
Hersteller langjahrige
Erfahrung mit, wenn
es um ESD und die
entsprechenden ESD-
Schutzbereiche geht.
Die Schutzmafinah-
men umfassen alle
Bereiche von Boden-
beldgen, Tischbeldgen, Werkzeuggriffen,
Kleidung sowie Personenerdung und je nach
bendtigter Sicherheitsstufe auch Zutritts-
kontrollen.

MULTIPLAN ESD aus dem Hause KRIEG
ist ein vielseitig einsetzbares, ableitfdhiges,
ergonomisches Arbeitsplatzsystem. Um die
optimale Sicherheit bei einer Produktion zu
gewahrleisten, gibt es aufeinander abge-
stimmte, ableitfdhige Komponenten. Neben
den Erdungspunkten fiir die Erdung des
Arbeitsplatzes und der Personen besitzt das
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Ideal fiir Kleinserien - effizient und sparsam

Dispenssysteme kommen zum Einsatz, um
Leiterplatten mit Klebstoffen zu beschich-
ten, Komponenten zu fixieren oder Dicht-
mittel aufzutragen. Sollten Sie sich nach
einem Kondensationslotsystem fiir Labor-
anwendungen, Kleinserienfertigung oder
Prototyping umschauen, dann konnen Sie
das System CondensoXC von Rehm in Be-
tracht ziehen. Eine exakte Profilierung
durch das Injektionsprinzip sowie die Mog-
lichkeit unter einer inerten Atmosphare zu
16ten sorgen fiir gewiinschte Lotergebnisse.

Voidfreies Loten ldsst sich mit der Vaku-
umoption ebenfalls problemlos umsetzen,
wodurch die Zuverldssigkeit der Baugrup-
pen signifikant erhoht wird. Zudem kommt
es durch den geschlossenen Kreislauf im
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System eine ableitfdhige Pulverbeschich-
tung zur gezielten Spannungsableitung iiber
die Lackschicht. Um abgestimmte, ableit-
fahige Komponenten fiir die optimale Pro-
duktsicherheit zusammenzubringen, wurde
MULTIPLAN ESD um eine Assembly Station
erweitert.

Die Assembly Station fahrt automatisch
den richtigen Artikel fiir den jeweiligen
Arbeitsschritt vor und zeigt mit dem Leucht-
taster visuell den Platz an. Nach der Entnah-
me der korrekten Anzahl wird der Arbeits-
schritt automatisch bestatigt und der ndchs-
te Schritt wird eingeleitet. Eine Gewichts-
kontrolle erfasst den Bestand in Echtzeit, ein
optisches Signal zeigt die richtige Box zur
schnellen Entnahme. Mithilfe der dazuge-
horigen Arbeitsanweisungssoftware WORK-
FLEX konnen komplette Montage- und
Kommissionierabldufe erstellt werden.
KRIEG legt dabei den Fokus auf die Kombi-
nation der drei Werkerassistenzsysteme fiir
zusdtzliche Funktionalitat:
= Pick-by-Light ermdglicht einfaches Kom-

missionieren, indem dem Mitarbei-

ter anstelle von Belegen der zu pickende

Artikel durch ein Licht-Element an dem

Entnahmefach angezeigt wird. Die Ar-

beitsanweisung am Bildschirm zeigt die

Entnahmemenge an.
= Pick-by-Weight iberwacht die entnom-

menen Bauteile und deren Anzahl durch

eine Gewichtskontrolle.
= Pick-by-Access verhindert Fehlgriffe
durchs Vorfahren der ausgewdhlten Box.

Die Assembly-Station am MULTIPLAN
ESD Arbeitstisch ist zudem mit zwei Schei-
ben ausgestattet. Pro Scheibe konnen bis zu
18 Artikel aufgenommen werden.
www.krieg-online.de

System zu keiner Galden-Verschleppung.
Obendrein wird die Galden-Fliissigkeit re-
gelmaflig gefiltert, um sie von Partikeln und
anderen Verunreinigungen zu saubern,
wodurch die Qualitdt des Prozesses gewdhr-
leistet und die effiziente Nutzung des ein-
gesetzten Materials erhdht wird.

Mit einer Stellflache von 2,3 Quadratme-
tern ist diese Anlage speziell fir kleinere
Serien konzipiert. Als Batchsystem ist sie
unabhdngig von der Fertigungsumgebung
flexibel einsetzbar. Das CondensoXC wird
mit vorbestiickten Warentrdgern frontal be-
laden, die Baugruppen bis zu 500 x 540 mm
aufnehmen. Die Baugruppe wird nach dem
Lotvorgang mittels Konvektion abgekiihlt.
www.rehm-group.com



